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Lenovo ThinkPad L13 2 v 1 Gen6 AMD

Univerzalni 2 v 1 notebook s vykonnym AMD procesorem a profesiondlnimi funkcemi pro business pouziti.

Predstavujeme flexibilni konvertibilni notebook vybaveny procesorem AMD Ryzen™ 5 PRO 215 se 6 jadry a 12 vidkny,
ktery kombinuje vykon tradi¢niho notebooku s flexibilitou tabletu. Diky 13,3" WUXGA IPS dotykovému displeji s
rozlisenim 1920 x 1200 px a integrovanému dotykovému peru Lenovo® Integrated Pen je idedIni pro kreativni praci i

prezentace.

Notebook vynikd prémiovou konstrukci s hlintkovym vikem a splfiuje pfisné vojenské standardy odolnosti MIL-STD-810H. S
velkorysou 16GB LPDDR5x-7500 paméti a rychlym 512GB PCle 4.0 NVMe SSD poskytuje plynuly vykon pro naro¢né

business aplikace. Pokrocild konektivita zahrnuje nejnovéjsi Wi-Fi 7 a dva porty Thunderbolt™ 4.

Flexibilni 2 v 1 design

Vykonny 6jadrovy procesor AMD Ryzen™ 5 PRO 215 s frekvenci az 4,7 GHz
13,3" WUXGA IPS touchscreen displej s rozlisenim 1920 x 1200 px a jasem 400 nitl
Integrované Lenovo® pero pro pfirozenou praci s dotykovym displejem
Pokrocilé zabezpeceni s ¢teckou otisku prstd v power tlacitku a TPM 2.0
Nejnové;jsi Wi-Fi 7 standard a dva porty Thunderbolt™ 4 pro maximalni konektivitu
Vojenska certifikace MIL-STD-810H pro zvySenou odolnost

Windows Hello podpora s IR kamerou a krytkou pro soukromi

Podsvicena klavesnice a stereo reproduktory optimalizované s Dolby Atmos®
Notebook je mozné volitelné rozsifit o 4G/LTE modul (WWAN ready)



Konvertibilni konstrukce umoziuje pouziti jako klasicky notebook, tablet nebo stan pro prezentace. Integrované pero je vzdy
po ruce pro poznamky, skicovani nebo precizni ovladani.

Profesionalni zabezpeceni
Komplexni bezpecénostni feseni ThinkShield zahrnuje ¢te¢ku otisku prstd integrovanou do tlacitka power, IR kameru pro
Windows Hello, TPM 2.0 Cip a krytku kamery pro maximalni soukromi.

Prémiova konektivita
Dva porty Thunderbolt™ 4 podporuji rychlé prenosy dat az 40 Gb/s a pripojeni externich 4K displej. Nechybi klasické USB
porty, HDMI 2.1 vystup a moznost rozsifeni o 4G modem.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (6C/12T, 3,2/4,7 GHz, 6 MB L2/16 MB L3)
Operacni pamét: 16 GB LPDDR5x-7500

Ulozisté: 512 GB SSD M.2 2242 PCle® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0

Displej: 13,3" WUXGA (1920 x 1200 px) IPS, 400 nitd, 100 % sRGB, dotykovy
Grafika: integrovana AMD Radeon™ 740M Graphics

Konektivita: Wi-Fi 7 MT7925, Bluetooth 5.4, 2x Thunderbolt™ 4, 2x USB, HDMI 2.1, audio port, ¢tecka Smart karet, nano
SIM slot

Kamera: piedni 5,0 Mpx + IR s krytkou

Operacni systém: Windows® 11 Pro

Rozmeéry: 299 x 215,0 x 12-18,35 mm

Hmotnost: 1,3 kg



